技术指标
系统兼容性

适配 Advantest 93K STH 测试头结构；

机械接口、尺寸及连接器定义需符合93K官方母板标准；

母板与测试头的安装、锁紧、定位需符合机台标准化设计；
设计目标

将以下板卡资源集中布局并引出至标准接口：

	板卡类型
	数量
	指标

	PS1600
	8
	Maximum I/O data rate ：1600 Mbps
Maximum clock rate ：800 MHz
Maximum external voltage range：-6.0 V to +16.0 V

	DPS64
	2
	
Maximum source/sink current per channel：1.0 A @ 2.5 V
Voltage range：-2.5 V to +7 V
 

	WSMX
	1
	HS：16bit AWG (220MHz bandwidth) and 16bit Digitizer (300MHzbandwidth)
HR:24bit AWG (90kHz bandwidth) and 24bit Digitizer (500kHzbandwidth)

	WSRF-6
	1
	maximum output power ：6 GHz

	PSSL
	1
	Maximum I/O data rate ：16 Gbps Vswing ≤ 500 mV
Maximum clock rate ：8 GHz 
Maximum external voltage range：- 6.0V to +9.0V 

	PS9G
	1
	Maximum data rate> 8000 Mbps
Maximum clock rate > 4 GHz
Maximum range for external voltage applied to pin：-6.0V to +9.0V

	FVI16
	1
	Voltage range：-60 V ~120 V
Current range：±10 A

	UHC4T
	2
	Maximum source/sink current per channel 40 A @ 2.0 V
Maximum voltage 0 V to +4 V


功能目标
实现上述全部资源在一块PCB上的可靠转接与引出；

支持不同类型信号（数字、电源、模拟、射频、高速、TMU、高电流）分区布线；

支持后级DUT板能够合理灵活配置和资源重定向；

满足ATE测试系统信号完整性与功率分配要求；
后续子板资源重定向开发过程中，可提供电源预仿真服务(含机台板卡内部电路模型，更加真实精准)，免费支持；
可对子母板间资源重定向过程中连接pogo进行定制化升级，更高速率(-1dB/8.5GHz)，更大电流(持续1.5A/pin)；
可升级机械件，满足量产handler需求，承受更大压力；
机械与结构要求
母板整体尺寸适配STH测试头底部安装框架，包含stiffener。

板厚 ≥ 4.0 mm，多层堆叠设计。

数字/模拟/射频/电源区域隔离布线，采用独立地平面。

所有模拟及射频接口需采用SMPM / SMP / SMA可插拔连接器。

大电流区（UHC4T）需采用使用铜排及加厚铜箔设计，保证载流能力。

PCB基材选用高频复合材料。

通道阻抗控制：50 Ω。
设计与交付文档要求
原理图（PDF + 设计源文件）

PCB文件（PDF）

PCB接口信息标注（间距、尺寸规格等）
PCB Net list
BOM清单（含品牌与封装型号）

信号完整性仿真报告

电源压降仿真与热分析报告

PCB （Interface Motherboard）产品（含stiffener）
供应商及其他要求
如有财务审计需配合财务审计要穿透到制造商。乙方需要提供所有部件的一线成本，比如BOM成本以及采购合同，PCB制造的成本及外包合同，焊接的人工成本等，需审计利润的合理性；
具有ATE测试系统硬件设计和类似93K母板开发经验，如要求需提供以往合同证明，其合同金额不得低于此次预算金额；

供应商公司注册资本实缴金额不得为零，社保人数不得为零；
具备高速信号与射频PCB设计能力；

拥有ISO9001质量体系认证；

能提供完整设计、仿真、制造、装配及测试服务；
签订合同后35个工作日内交货，验收周期90个工作日内完成，验收完成后30个工作日内付款；
